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【 特 許 請 求 の 範 囲 】
　 　 【 請 求 項 １ 】 　 平 均 粒 径 が １ ０ ～ １ ０ ０ μ ｍ で あ り 、 か つ 、 長 短 径 比 が １ .０ ～ １ .５
で あ る 球 状 充 填 剤 を 重 量 単 位 で １ ～ ９ ０ ０ ppm含 有 す る 硬 化 性 ポ リ マ ー 組 成 物 か ら な る こ
と を 特 徴 と す る 、 半 導 体 チ ッ プ を 該 チ ッ プ 取 付 部 材 に 接 合 す る た め の 接 着 剤 。
　 　 【 請 求 項 ２ 】 　 球 状 充 填 剤 の 粒 径 分 布 の 標 準 偏 差 が 、 該 充 填 剤 の 平 均 粒 径 の １ ０ ％ 以
内 で あ る こ と を 特 徴 と す る 、 請 求 項 １ 記 載 の 接 着 剤 。
　 　 【 請 求 項 ３ 】 　 球 状 充 填 剤 が 無 機 質 球 状 充 填 剤 で あ る こ と を 特 徴 と す る 、 請 求 項 １ 記
載 の 接 着 剤 。
　 　 【 請 求 項 ４ 】 　 硬 化 性 ポ リ マ ー 組 成 物 が 硬 化 性 シ リ コ ー ン 組 成 物 で あ る こ と を 特 徴 と
す る 、 請 求 項 １ 記 載 の 接 着 剤 。
　 　 【 請 求 項 ５ 】 　 硬 化 性 ポ リ マ ー 組 成 物 が 硬 化 性 エ ポ キ シ 樹 脂 組 成 物 で あ る こ と を 特 徴
と す る 、 請 求 項 １ 記 載 の 接 着 剤 。
　 　 【 請 求 項 ６ 】 　 請 求 項 １ 乃 至 の い ず れ か １ 項 に 記 載 の 接 着 剤 に よ り 半 導 体 チ ッ プ を
該 チ ッ プ 取 付 部 材 に 接 合 し て な る こ と を 特 徴 と す る 半 導 体 装 置 。
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